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Abstract (en)
The compression level determination method has at least one eddy current sensor (7) used for generating an eddy current field in the vicinity of the
compression coupling between the components (1,2) and for providing a measuring signal from which the compression level of the compression
coupling can be determined. An independent claim for a device for determining the compression level of a cold-formed compression coupling
between 2 components is also included.

Abstract (de)
Beschrieben wird ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur Bestimmung des Verpressungsgrades einer formschlüssigen Verbindung zwischen
wenigstens zwei Bauteilen, die im Wege eines kaltumformenden Durchsetzfügeverfahrens herstellbar ist, bei dem die zu verbindenden Bauteile
zwischen einem Stempel sowie einer, die Raumform der formschlüssigen Verbindung bestimmenden Matrize eingebracht und durch relatives
Absenken des Stempels gegen die Matrize verpresst werden,wobei mittels wenigstens einem Wirbelstromsensor die gesamte formschlüssige
Verbindung von einem Wirbelstromfeld durchsetzt wird, und die mittels des Wirbelstromsensors erhaltenen Messsignale zur Bestimmung des
Verpressungsgrades der formschlüssigen Verbindung herangezogen werden.
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